Politechnika Swietokrzyska

WYDZIAL MECHATRONIKI | BUDOWY MASZYN

Zalacznik nr 9
do Zarzadzenia Rektora nr 35/19
z dnia 12 czerwca 2019 r.

V. Opis programu studiéw

3. KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu

M#1-N2-MiBM-IMMiS-211

Nazwa przedmiotu

Technologia spawania laserowego i plazmowego

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim | Laser and plasma welding

Obowigzuje od roku akademickiego

2019/2020

USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

MECHANIKA | BUDOWA MASZYN

Poziom ksztatcenia

Il stopien

Profil studiow

ogéblnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiow

studia niestacjonarne

Zakres

inzynieria materiatéw metalowych i spawalnictwo

Jednostka prowadzaca przedmiot

Katedra Inzynierii Eksploatacji i Przemystowych Sys-
teméw Laserowych

Koordynator przedmiotu

dr hab. inz. Wiodzimierz Zowczak, prof. PSk

Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotéw przedmiot specjalnosciowy

Status przedmiotu obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zajeé polski

Usytuowanie modutu w planie studiow - semestr semestr 2

Wymagania wstepne Fizyka

Egzamin (TAK/NIE) NIE

Liczba punktéw ECTS 2

Forma . " wyktad ¢éwiczenia laboratorium projekt seminarium
prowadzenia zaje¢

e : :




EFEKTY UCZENIA SIE

. Symbol Odniesienie do
Kategoria afektu Efekty ksztatcenia efektow
kierunkowych
WO1 Ma wiedze na temat urzgdzen stosowanych w spawaniu MiBM2_ W13
laserowym i plazmowym
Wiedza Ma wiedze na temat metod spawania laserowego i pla-
W02 | zmowego oraz procesow pokrewnych — ciecia i napawa- MiBM2_W17
nia.
UoL Potrafi dobraé¢ parametry dla prostego procesu spawania MiBM2_U08
Umiejetnosci Iaseroyvego - - — .
U02 Potrafi zabezpieczy¢ sie przed zagrozeniami zwigzanymi MiBM2_U10
ze stosowaniem urzgdzen laserowych i plazmowych
KO1 Ma é\{vigdomoéé zagroz_er'\ wigzacych sie ze st_osowa- MiBM2_K02
Kompetencje nlem'zr_odei Ias,e’rowych |_plazmowych d'o.spawanl_a.
spoleczne Ma swiadomosé potencjalnych korzysci ekologicznych
K02 |zwigzanych z uzyciem energooszczednych procesow MiBM2_KO05
obrébki

TRESCI PROGRAMOWE

Forma Tresci programowe
zajec*
1. Generacja promieniowania laserowego. Rezonator. Zrédta promieniowania lase-
rowego uzywane w spawaniu materiatow.
2.Urzadzenia do spawania laserowego. Manipulatory, optyka, systemy bezpieczen-
stwa.
wykiad . Metody spawania laserowego.

. Efekty spawania laserowego. Monitorowanie procesu. Lutowanie laserowe.
. Ciecie laserowe. Napawanie laserowe.

. Urzadzenia do spawania plazmowego.

. Technologia spawania plazmowego.

. Zapoznanie si¢ z laboratorium. Zasady BHP.

. Przygotowanie gtowicy do spawania. Spawanie réznych gatunkow stali.
. Wplyw optyki na przebieg procesu. Spawanie gtowicg dwuogniskowa.

. Spawanie z materiatem dodatkowym.

. Spawanie przewodnosciowe.

. Napawanie laserowe.

. Spawanie plazmowe.

laboratorium
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*) zostawic tylko realizowane formy zaje¢

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztalcenia (zaznaczyc Xx)

efektu Egzamin Egzamin

ustny pisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne

wo1

w02

uo1

uoz2

K01

K02




FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Fo.rm’i\ Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajeé
. . Uzyskanie co najmniej 50% punktow z kolokwium zaliczaja-
wykfad zaliczenie z oceng cego
Obecnosé¢ na zajeciach. Zaliczenie wejsciowki w formie od-
laboratorium | zaliczenie z oceng powiedzi ustnej na zadane pytania. Wykonanie i uzyskanie
pozytywnej oceny ze wszystkich sprawozdan.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS

Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obciazenie studenta nost-
ka
w C L P
1. | Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiéw - - h
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 h
Razem przy bezposrednim udziale nauczyciela
3. " 22 h
akademickiego
Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje
4. | przy bezposrednim udziale nauczyciela aka- 09 ECTS
demickiego
5. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 28 h
6. Liczba punktéow E(_:TS, _ktorq student uzyskuje 11 ECTS
w ramach samodzielnej pracy ’
7 Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakte- 25 h
" | rze praktycznym
Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje
8. . . 1 ECTS
w ramach zaje¢ o charakterze praktycznym
9. | Sumaryczne obciazenie praca studenta 50 h
10 Punkty ECTS za modut 2
" | 1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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